PIC16F87/xTQ4401B MLA

Modul pro procesory PIC16F87x v pouzdru TQFP44

Milan Horkel

DalSi standardni procesorovy modul pro procesory MICROCHIP
ady PIC16F87x v pouzdru TQFP44. Tyto procesory maji pom rn
hodn periferii a vstupnich a vystupnich vyvod a sou asn malou

spot ebu. Lze pou it i dalSi procesory v pouzdru TQFP44.
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1. Technické parametry

Parametr Hodnota Poznamka

PIC16F874 /877 | 874A / -
Procesor 877A [ 747 | 777/ ... A dalSi v pouzdru TQFP44
Napajeni 20-55V Dle procesoru a krystalu
Programovani ISP 6 PIN
Rozmry 51 x 61 x 16 mm VySka nad zakladnou
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2. Popis konstrukce

2.1. Uvodem

Procesorovy modul je pokravanim pedchozich modulpro procesoryady PIC16F87x
v pouzdrech o 28 vyvodech.

2.2. Zapojeni modulu

Krom samotného procesoru, ktery jép@jen jsou na desce pomocné obvody pro tento procesor.
Prvnim z nich je programovaci konektor J46 pro ISP programovani procesoru. Déle jsou zde
krystaly pro hlavni oscilator a pro oscilator RT@gova T1). Krystaly obvykle neosazujeme

p imo ale osazujeme jen konektorové dutinky, aby bylo mo no pou it krystaly dlelpotDale je
deska vybavena tldtkem RESET. Pro praci s A/Dgvodnikem jsou pmo na desce filtrani
kondenzatory, které je mo né propojkamigwjit na vstupy pro referemi napti. Pro préci

s komunikaci 12C jsou zde PullUp odpory volitelné propojkami. igad rozsahlejsi 12C slnice

je vhodné zmenSit hodnotu PullUp odpar k hodnot 3k3.
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SPARE PARTS

Deska déale obsahuje pomocné pole odaokondenzatorpro obecné pou iti.
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2.3. Mechanicka konstrukce

Standardni modul do stavebnice s rohovymi upgacimi sloupky.
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3. Osazeni a oiveni

3.1. Osazeni

Po et Reference
Odpory
R2 100

R1, R3, R4, R5, R6, R7 10k
Keramické kondenzatory

Ce, C7 22pF

C8, C9 33pF

C4, C5, C10, C11,C12 10nF

C1,C2 100nF
Elektrolytické kondenzatory

C3 10uF/6.3V
Diody

D1 1N4007
Integrované obvody

Ul PIC16F877A/PT
Krystaly

X1 4.0MHz

X2 32768Hz

Mechanické solastky
J1-J11, J12-322,

123-333, J34-44 JUMP2x11

J47, J48, J49, J50, J51,

J52, J53, J54, J55 JUMP2

J46 JUMP6

J45 JUMP2X3

J56+J58+J60,

J57+359+J61,

J62+J64+J66, JUMP3

J63+J65+J67

SW1 P-B1720
Konstruk ni sou astky 5

4x Sroub M3x12

8x Matice M3
3.2. Oiveni

Na misto krystal je mo né osadit dutinky

Z precizni patice, aby bylo mo né pou it
libovolny krystal bez nutnosti pajeni.

P i nahrazovani procesorady 87x jinymi, je
nebytné ov it, zda uva ovany procesor ma
shodné (kompatibilni) zapojeni vyvad

Kontrolujeme orientaci zapajeni procesoru, zkraty a rozumny proydpojeni napajeni, ktery pro
procesory PIC byva v desetinach nebo jednotkach miliampér.
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